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沪士电子股份有限公司

关于调整新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据公司战略规划及实际经营情况，

经公司第八届董事会战略与ESG委员会提议，公司于2026年3月6日召开第八届董事

会第十五次会议，审议通过《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及

其配套设施的议案》，同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司投资新建印制电

路板生产项目及其配套设施（下称“本项目”），生产高层数、高频高速、高密度

互连、高通流印制电路板。本项目拟以自有资金或自筹资金投资，计划投资总额约

55亿元（人民币，下同），其中固定资产投资约45亿元，分三期实施。具体内容详

见2026年3月7日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告》（公

告编号：2026-022）。

二、本次对外投资调整情况

公司于 2026年 8月 24日召开第八届董事会战略与 ESG委员会和第八届董事会

第二十次会议，审议通过《关于调整新建印制电路板生产项目及其配套设施的议案》，

由于本项目二期项目用地暂无法按照原预计的时间完成交付，经与昆山经济技术开

发区管理委员会协商一致，同意将原二期项目建设内容调整至本项目三期项目用地

实施，同时取消原二期项目规划自建的工业污水处理厂，生产废水经预处理达标后

将接入区域工业污水处理厂集中处置。除上述调整外，本项目的其他投资内容不变，

本项目计划投资总额仍为 55亿元不变。

三、对公司的影响

http://www.cninfo.com.cn
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公司已于 2026年 8月 13日取得本项目三期项目用地不动产权证书，证载土地

使用权面积 102,991m2。三期项目用地规模充足，可同时容纳原二期项目、三期项

目建设需求。对本项目进行调整，是为了紧抓 AI 服务器、高速网络交换机等数据

中心及高速网络基础设施应用领域的市场机遇窗口，保障项目高效执行落地，不会

对本项目的实施产生重大不利影响，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

2、公司第八届董事会战略与 ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二○二六年八月二十六日
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